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Folien-Kondensatoren

TDK stellt mit xEVCap einen standardisierten, modularen
DC-Link-Kondensator fur xEV-Traktionsumrichter vor

14. Oktober 2024

Die TDK Corporation stellt den xEVCap vor, einen standardisierten und modularen DC-Link-Kondensator fir
Antriebsumrichter in Pkws, Nutz- und Baufahrzeugen (Off-Highway) sowie Werkzeugmaschinen. Typischerweise
kommen in solchen Anwendungen vollstandig kundenspezifische Bauelemente zum Einsatz, was die Entwicklung
zeitaufwendig und nur in grolen Stiickzahlen wirtschaftlich rentabel macht. Andern sich zudem die
Anforderungen im Laufe eines Projekts, kann sich der Zeitaufwand fur die Kondensatorentwicklung weiter
vergréfRern und damit das Gesamtprojekt verzégern.

Mit dem skalierbaren und modularen xEVCap unterstlitzt TDK die Entwickler von Umrichtern dabei,
unterschiedliche Anforderungen an Kapazitat und Stromstéarke auch bei geringeren Stiickzahlen zu erfiillen und
gleichzeitig Zeit zu sparen. Daruber hinaus senkt dieser Ansatz die Kosten, da standardisierte
Kondensatormodule verwendet werden und dadurch weniger Bauelemente gelagert werden missen. Um
unterschiedliche Kapazitats- und Stromanforderungen zu erfiillen, lassen sich mehrere xEVCaps einfach
parallelschalten. Fir den kompletten Kapazitatsbereich stehen Automotive-qualifizierte Lésungen nach AEC-
Q200 rev. E und IEC TS 63337:2024 zur Verfugung.

Fir den xEVCap existieren zwei Anschlussvarianten: Wahrend der B25654A*001 ber Anschlusspins zum
Einléten in Stromschienen oder Leiterplatten verfugt, hat der B25654A*002 Flachanschlisse zum Anschweil3en
oder Anschrauben an Stromschienen. Jede Variante ist in zwei bzw. drei verschiedenen mechanischen Versionen
und vier Spannungsklassen erhaltlich. Die Abmessungen betragen 85 x 47 x 40,5 mm?® (L x B x H),

97,5 x 35,5 x 42,5 mm?® und 109 x 47 x 40,5 mm3. Fur folgende Nennspannungen sind Bauelemente erhaltlich:
500 V, 650 V, 850 V und 920 V. Abhangig von den Nennspannungen reichen die Kapazitaten von 60 pF bis

270 yF. Alle xEVCaps sind in TDKs CLARA-Tool (Capacitor Life And Rating Application) eingebunden, das die
Bauelemente unter verschiedenen Betriebsbedingungen elektrisch und thermisch simuliert. Darlber hinaus
stehen auch SPICE-Modelle und STEP-Dateien zum Download zur Verfligung.

Einige Zeit lang darf die anliegende Spannung hdher sein als die Nennspannung; die 850-V-Typen beispielsweise
halten 100 Stunden lang 890 V bei +105 °C stand, kurzzeitig auch StoRspannungen von bis zu 1200 V. Die
Nennstrome reichen von 35 A bis 60 A (bei 10 kHz) mit ESL-Werten von 14 nH oder 17 nH (bei 1 MHz). Der
Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +105 °C.

Hauptanwendungsgebiete
o Zwischenkreis (DC-Link) von Antriebsumrichtern in Pkws, Nutz- und Baufahrzeugen, Werkzeugmaschinen

Haupteigenschaften und -vorteile

o Skalierbar und modular fur verschiedene Leistungsniveaus und -dichten
o Kompatibel zu Wide-Bandgap-Leistungshalbleitern (SiC, GaN)

e Gute Selbstheilungseigenschaften

¢ Niedriger ESR und niedrige ESL

o Erfiillt die IEC TS 63337:2024 (alle Versionen)

o Erflllt die AEC-Q200 rev. E (Versionen mit Anschlusspins)
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Kenndaten

Bestellnummer Nennspannung | Nennkapazitat Bemessungsstrom Abmessungen [mm]
VR [V] Cn [UF] (120 Hz) Imax [A] (L x B x H)
B25654A5207K* | 500 200 40 85 x 47 x 40,5
B25654A5277K* | 500 270 50 109 x 47 x 40,5
B25654A6117K* | 650 115 60 97,5 x 35,5x42,5
B25654A6137K* | 650 130 42 85 x 47 x 40,5
B25654A6177K* | 650 175 55 109 x 47 x 40,5
B25654A8806K* | 850 80 56 97,5 x 35,5x42,5
B25654A8107K* | 850 100 40 85 x 47 x 40,5
B25654A8137K* | 850 135 50 109 x 47 x 40,5
B25654A9606K* | 920 60 55 97,5 x 35,5x42,5
B25654A9756K* | 920 75 35 85 x 47 x 40,5
B25654A9117K* | 920 110 45 109 x 47 x 40,5

*: 001 (Anschlusspins); 002 (Flachanschlisse)

Uber die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit fliihrender Anbieter elektronischer Lésungen fiir eine
smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen férdert TDK unter der Devise
»Attracting Tomorrow* an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das
Unternehmen wurde 1935 gegriindet, um Ferrite zu vermarkten, die fir die Herstellung von elektronischen und
magnetischen Produkten Schlisselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment
von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu
magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst auflerdem
Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren.
Auferdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetkdpfe und mehr. Diese Produkte
werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK
konzentriert sich auf anspruchsvolle Markte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-
Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfligt Gber Entwicklungs-
und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Stidamerika. Im
Geschaftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschaftigte rund 101.000
Mitarbeiter weltweit.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu kénnen Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/241014
herunterladen.

Weitere Informationen uber die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/xEVCap
Leseranfragen bitte an marketing.communications@tdk-electronics.tdk.com
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TDK Electronics AG

Ralf HIGGELKE Miinchen, Deutschland

+49 89 54020 1378

ralf.higgelke@tdk.com
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